Veri sayfasi

HP Elite mt645 G7 Mobil Iince

Istemci

Olaganisti bulut Gretkenligini ve performansini

deneyimleyin.

Bu ince istemcinin tzerindeki hizli ve etkili AMD Ryzen™ islemci1 ve Ustin, ticari sinif
baglanti ve glvenlik ézellikleriyle hibrit galisma ortaminda Gretkenligi ve performansi
surdirdn. Carpici tasariml ve dayanikh mobil ince istemci yipranmaya ve asinmaya
dayanabilir ve MIL-STD testlerinden ge¢gmistir.5 Bu sayede teknoloji yatinminizdan en

yuksek verimi alirsiniz.

Hibrit bulut igleri igin
guclendirildi

Gelismis ag segenekleri ve Ustln
ozellikler ile ofiste veya uzaktan
verimli bir sekilde ¢calisin. AMD
Ryzen™ 5000 serisi islemci® ve cesitli
baglanti segenekleriyle uzun vadeli
Uretkenlik elde edin ve agir is
yUklerinin Ustesinden gelin.

Cok katmanh glvenlik

Ozellikleri

Cihazinizi BIOS'tan?® tarayiciya kadar
korumaya yardimci olan Gstin
ozelliklerle iciniz rahat etsin. Uriin
yazihmi TPM 2.0 donanim tabanl
sifreleme anahtarlari® ve diger cok
yonlU guvenlik secenekleri ile hibrit
calisma ortamlartigin tasarlandi.

Sik ve dayanikh tasarim

Zarif ve dayanikl olmasiicin
tasarlanan bu ¢arpici mobil ince
istemciyi glvenle tasiyin. Saglam
kasasi gunlik yipranma ve asinmaya
dayanabilir ve MIL-STD testinden
ge(,:mis,tir.5 Her zaman kullandiginiz
islak mendillerle temizleyebilirsiniz.®

*Urtin resmi gergek triinden farkl olabilir
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Ozellikler

Hizl cihaz dagitimi, basitlestirilmis yonetim _ _ _
BT yoneticilerinizin tek bir konsol ve ek tcretsiz HP Ince Istemcilere eklenen HP Device Manager yazilimi Gzerinden binlerce HP Mobil Ince
Istemciyi bulunduklari yerden2 uzaktan dagitmasini, glincellemesini ve ydonetmesini kolaylastirin.

Isik hizinda SSD
Optimum performans igin Gretildi ve 256 GB'a kadar’ kararli PCle x4 NVMe SSD ile 6nytikleme islemi son derece duyarlidir. Bu en yeni
depolamada teknoloijisi isletim sisteminizi ve uygulamalarinizi hizla ylkler, bdylece siz de yalnizca Uretkenlige odaklanabilirsiniz.

Her yerde baglantida kalin

Bu HP Elite mt645 Mobil ince Istemci calisma tarziniza ve ofis ortaminiza uygun cok cesitli kablolu veya kablosuz baglanti secenekleri sunar.
Standart RJ-45 baglanti noktasi ve Bluetooth 5.2 edinin ve istege bagh Wi-Fi 68 ve 4G LTE? tercih edin. Donanim kilidi kullanmaya gerek kalmaz.

Kararli, giivenli, sezgisel ince istemci igletim sistemi
BT ve son kullanicilar igin giivenli ve basit kullanici deneyimi sunun. Linux® tabanl HP ThinPro 8.0 OS™ gelismis ¢ok diizeyli giivenlik ézellikleri ve
basit kullanici araylizi sunar, uzaktan cihaz yénetimi ve ¢ok sayida bulut bilisim ve igbirligi aracini destekler.

Kendi kendini onaran BIOS

Urtin yazilimi saldirilart cihazinizi tamamen tahrip edebilir. Saldirilarin veya bozulmalarin ardindan otomatik kurtarma yaparak kendi kendini
onaran Calisma Sirasinda Mudahale Algilama 6zellikli BIOS HP Sure Start Gen7lile guvende kalin.

Birinci sinif, hafif tasarim
Guvenle tasiyin. Sik bir tasarimda hafifligi ve gticl bir araya getiren dayanikl mobil ince istemcinizi is i¢in gittiginiz her yere kolayca tasiyabilirsiniz.

Pil se¢cenekleri
Uzun pil dmryle Gretkenliginizi giin boyu koruyun. iki segenek arasindan, is ihtiyaglariniz icin dogru pili secebilirsiniz.

Gorsel korsanlari uzun tutun
Ekrana yandan bakildiginda okunamayacak sekilde gérinmesini saglayan HP Sure View Reflect™ ile ekraninizi merakli gézlerden koruyun ve géz
yorgunlugunu azaltmaya yardimci olan distik mavi 1sik 6zelligiyle rahat edin.

Dar gergevesiyle daha genis ekran alani
180 derece diiz yatinimasini saglayan mentesesi ve %88 ekran gévde oranli bilyiik ekrani sayesinde kolayca etkilesime gecin ve ekran paylasin.'2

En Gst diizeyde gli¢c kombinasyonu
Guclu, gtivenilir AMD Ryzen™ 5000 serisi islemci' ve 16 GB'a kadar DDR4 bellek ile mobil ince istemcinizden en iyi sekilde faydalanin. Yiiksek
performansli bu kombinasyon birden fazla ekrani galistirarak ve etkili goklu gérevlere olanak taniyarak Gretkenlidi artirir.

Fiziksel kurcalama korumasi
Mobil ince istemcinin alt kapaginda ve dahili depolama alaninda bulunan kurcalama algilama sensorleri istege bagl HP Tamper Lock tarafindan
tetiklendiginde cihazin kilidinin agilmasi icin gézetmen parolasi kullanimini zorunlu tutabilirsiniz.’®

HP Akilli Kart Okuyucu
HP Akilli Kart Okuyucu kullanarak ek bir glivenlik katmani ekleyin.* Parola tizerinden yapilan saldirilardan korunmak icin akilli karti takin ve kullanici
adini ve parolayi girin.
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Teknik 6zellikler

Kullanilabilir isletim Sistemi

ince istemciler icin Windows 10 IoT Enterprise
HP ThinPro'

HP Akilli Sifir Cekirdek’

FreeDOS

IGEL isletim Sistemi

islemci ailesi?

AMD Ryzen™ islemci

Tarayici

Mozilla Firefox; Mozilla Firefox (HP ThinPro yukli modeller); Microsoft Edge; Microsoft Edge (Windows igeren modeller)

Kullanilabilir islemciler234

AMD Ryzen™ 5 5625U ile AMD Radeon™ Grafik Karti (2,3 GHz temel saat frekansi, 4,3 GHz'e kadar maksimum hizda saat frekansi, 16
MB L3 6nbellek, 6 ¢ekirdek, 12 is par¢cacigi)

AMD Ryzen™ 3 5425U ile AMD Radeon™ Grafik Karti (2,7 GHz temel saat frekansi, 4,1 GHz'e kadar max boost saat frekansi, 8 MB L3
onbellek, 4 cekirdek, 8 is pargcacidi)

Yonga kiimesi

SoC

Maksimum bellek

16 GB DDR4-3200 SDRAM; (3200 MT/s'ye varan aktarim hizlart.); 53037
Her iki yuva da, BT ekibi tarafindan erisilebilir/yUkseltilebilir veya yalnizca kendi kendine bakan bilgisayarlar bulunur. Cift kanalli bellegi
destekler.

Bellek yuvalar

2 SODIMM

Dahili depolama

128 GB en fazla 256 GB PCle® NVMe™ Value M.2 SSD®

Ekran boyutu (diyagonal, .
metrik) 35,6 cm (14ing)

35,6 cm (14") diyagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, dar ¢ergeve, yansima 6nleyici, 250 nit, %45 NTSC; 35,6 cm (14") diyagonal, FHD (1920 x
Ekran 1080), dokunmatik, IPS, yansima énleyici, 250 nit, %45 NTSC; 35,6 cm (14") diyagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, dar ¢ergeve, yansima

onleyici, 1000 nit, %100 sRGB, HP Sure View tumleslk gizlilik ekrani; 35,6 cm (14") diyagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, dar ¢erceve,
yansima dnleyici, 400 nit, %100 sRGB 1718.19.20.

Kullanilabilir Grafik
islemciler

Tumlesik: AMD Radeon™ Grafik Karti'*
(HD Decode, DX12, HDMI 2.1b destegi.)

Ses

Cift stereo hoparlor, ¢ift dizi mikrofon

Kablosuz teknoloijileri

Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 802:11a/b/g/n/ax (2x2) ve Bluetooth® 5.3 kablosuz karti; Qualcomm® Wi-Fi 6E WCN6856 (2x2) ve Bluetooth®
5.3 kablosuz karti’8910
NFC Mirage WNC XRAV-1

Baglanti Noktalari ve

1AC gug; 1HDMI 2.0; 1 birlesik kulaklik/mikrofon; 1 RJ-45; 1 SuperSpeed USB Type-C® 10 Gbps veri aktarim hizi (USB Gug Dagitimi,
DisplayPort™ 1.4); 3 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps veri aktarim hizi (sarij)*?

Konektorler (HDMI kablosu ayri satilir.);
istege Bagl Baglanti Noktalar: WWAN icin 1Harici Nano SIM yuvast; 1 Akilli kart okuyucu (istege bagl)!336
Giris aygitian HP Premium Klavye - sivi dkiilmesine dayanikli, istege bagl arka aydinlatmal klavye'®; Cok noktali dokunma hareketi destekli
9 Tiklama Paneli
iletisim Realtek RTL811THSH GbE; Realtek RTL8111FPH GbE ™; Intel® XMM™ 7560 LTE Advanced Pro Cat 16
Kamera IR Kamera (bazi modellerde); Gecici giriilti azaltma ozellikli 720p HD kamera (bazi modellerde) '©
Yaziim HP Connection Optimizer; HP Kisayol Tusu DestediHP Easy Shell; HP ThinUpdate; HP Easy Update333334

Guvenlik yénetimi

USB etkinlestirme/devre disi birakma (BIOS Uizerinden); Sistemi agma parolasi (BIOS tizerinden); Kurulum parolasi (BIOS Uizerinden);
Kasa kilitleri ve kablo kilidi cihazlari igin destek; HP Secure Erase; Ag Gizerinden BIOS Guncellemesi; HP BIOSphere Gen6; HP Sure
Start Gen7; HP Tamper Lock; HP DriveLock ve Automatic DriveLock

Parmak izi okuyucu

Parmak izi sensort (belirlimodellerde)
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Teknik 6zellikler

Yoénetim 6zellikleri

HP Cloud Endpoint Manager; HP Write Filter; HP BIOS Kurulum Yardimei Programi; HP Device Manager??

lletisim kurallan

Citrix® ICA; Microsoft RFX/RDP; RDP/PColP araciligiyla VMware Horizon® View™ ve Blast Extreme (Protokoller kurulu isletim sistemine
baglidir.); Azure Sanal Masaustu eklentisi; Microsoft 365

HP Smart 65 W Harici AC gi¢ adaptéri; HP Smart 45 W Harici AC gi¢ adaptért; HP Smart 45 W Harici AC USB Type-C® glc

Gae adaptori; HP Smart 65 W Harici AC USB Type-C® glic adaptorii®®

Pil tard H.P Uzu.r.w QmUrIUﬂS th:reIi, 42,75 Wh pv).olir.n.er; HP Uzun C)mﬂrlu 3 hucreli, 51,3 Wh polim.e.rzs;
Pil dahilidir ve musteri tarafindan degistirilemez. Garanti kapsaminda servis sunulabilir.

Pil dSmra 16 saat 4 dakikaya kadar

Boyutlar 3219x21,39x199cm

Agirlik 1,38 kg'dan baslayan adirlik

Ekolojik etiketler

EPEAT® tescilli yapilandirmalar meveutturs!

Energy star sertifikal

ENERGY STAR® onayli

Sertifikalar ve uyumluluk

CCC; CECP; GS isareti; EMC; IEC 60601-1-2; EN 6060112

Surdardlebilir etki 6zellikleri

Dustik Halojen32

Garanti

3yillik (3/3/0) sinirli garantiye 3 yillik parga ve isgilik dahildir. Yerinde onarim dahil degildir. Haktimler ve sartlar tlkelere gore farkhlik
gosterebilir. Bazi kisitlamalar ve istisnalar gegerlidir.
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Dipnotlar

Mesaqij Altbilgileri

T Cok cekirdek teknolojisi, belirli yazilim tiriinlerinin performansini artirmak igin tasarlanmistir. Bu teknolojinin kullanimindan bazi miisteriler veya yazilim uygulamalart yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansi,
uygulama is yukinuin yani sira donanim ve yazilim yapilandirmalariniza gore degisiklik gosterir. AMD'nin numaralandirma ydntemi, saat hizi igin bir 6lgtt degildir. Internet erisimi gerekir ve trtnle birlikte sunulmaz.

2 Internet erisimi gerektirir ve ayri olarak satilir.

3 HP Sure Start Gen7 bazi HP cihazlarinda sunulur. Kullanilabilirlik i¢in Gran teknik ozelliklerine bakin.

4TPM 20 islevselligi HP ThinPro/HP Smart Zero modellerinde sinirlidir ve musteri tarafindan etkinlestirilmis ve TPM gipinin yerini tespit edebilen bir uygulamanin kullanilmasina baglidir.

5 MIL-STD testleri ABD Savunma Bakanligi sézlesme gereksinimlerine veya askeri kullanima uygunlugu kanitiama amacini tasimamaktadir. Test sonuglar, gelecekte bu test kosullari altinda sunulacak performansin
garantisi degildir. Kaza sonucu olugan hasarlar igin istege bagl HP Beklenmeyen Hasar Korumasi Care Pack gerekir.

6 Mendil iireticisinin dezenfeksiyon talimatlarina ve HP Cihazinizi Temizleme Teknik incelemesindeki HP tarafindan test edilmis mendil ¢éztmleri HP temizlik kilavuzuna bakin.

7 Depolama stirticleri igin, GB =1 milyar bayt. Bigimlendirilmis gergek kapasite daha azdir.

8 Wi-Fi 6 satin alma sirasinda yapilandiriimasi gereken istege bagl bir 6zelliktir. Kablosuz erisim noktasi ve internet hizmeti gereklidir ve bunlar ayri satilir. Herkese agik kablosuz erigim noktalarinin kullanilabilirligi
sinirlidir. Wi-Fi 6 (80211ax), dnceki 80211 teknik dzellikleriyle geriye déntk olarak uyumludur. Wi-Fi 6E bu trtinde sunulmaz.

9 WWAN, HP ThinPro OS ile sunulmaz. 4G LTE modulti istege baglidir, fabrikada yapilandirimasi gerekir, aktivasyon ve ayri satin alinan hizmet sézlesmesi gerektirir. Hizmet saglayicisindan hizmetin kapsamini ve
bolgenizde sunulup sunulmadigini 6grenin. Baglanti, yikleme ve indirme hizlari aga, konuma, ortama, ag kosullarina ve diger etkenlere gore degisiklik gosterir. 4G LTE 6zelligi tim Grtinlerde ve tim bdlgelerde sunulmaz.
10 Hp ThinPro 8.0 OS satis sirasinda yapilandirilabilen istege bagl bir 6zelliktir veya ayri satilir. Minimum sistem gereksinimleri i¢in litfen veri sayfasina bakin. HP tarafindan Nisan 2025'e kadar destek ve gtincellemeler
saglanacaktir.

" HP Sure View Reflect entegre gizlilik ekrani satis sirasinda yapilandiriimasi gereken ve yatay yonde calisacak sekilde tasarlanmis istege bagl bir 6zelliktir.

12 Aktif arti aktif olmayan goruntuleme alaninin, aktif goérantileme alani arti kenarliga orani. Kapak, masaya dikey gelecek sekilde dlgulmustur.

18 Hp Tamper Lock fabrikada yapilandiriimasi gereken istege bagl bir 6zelliktir ve kullanimdan énce bir stipervizor parolasi belirlenmesini gerektirir.

¥ HP Akill Kart Okuyucu satis sirasinda yapilandiriimasi gereken istege bagl bir 6zelliktir.

Teknik Ozellik Dipnotlari

1Bazi 6zellikler ThinPro ve Smart Zero modellerde bulunmaz.

2 Coklu gekirdek teknolojisi, belirli yazilim tirtinlerinin performansini artirmak igin tasarlanmistir. Bu teknolojinin kullanimindan bazi musteriler veya yazilim uygulamalari yararlanamayabilir. Performans ve saat frekansi,
uygulama is yakinun yani sira donanim ve yazilim yapilandirmaniza gére degisiklik gdsterir. AMD'nin numaralandirma yontemi, saat hizi 6l¢ita degildir.

3 islemci hizi maksimum performans modunu gosterir; islemciler, pil optimizasyonu modunda daha dustk hizlarda ¢aligir.

4 AMD Max Boost frekans performansi donanima, yazilima ve genel sistem yapilandirmasina bagl olarak farklilik gésterir.

5Bazi tictinct taraf bellek modiillerinin endustri standardinda olmamasi nedeniyle uyumluluk igin HP markal bellek kullanmanizi éneririz. Farkl hiziarda bellek tnitelerini birlikte kullanirsaniz, sistem daha dustik bellek
hizinda performans gésterir.

6 AMD Ryzen Barcelo islemciyle yalnizca Gen3x4 kapasitesinde galisir.

7 Kablosuz erisim noktasi ve internet hizmeti gerekir ve ayri satilir. Herkese agik kablosuz erigim noktalarinin kullanilabilirligi siniridir. Wi-Fi 6 (80211ax), dnceki 80211 teknik 6zellikleriyle geriye donuk olarak uyumludur.
8 \Wi-fi- 6E, ince istemcilerde sunulmaz. Musteriler yalnizca Wi-fi 6 edinir. Wi-Fi 6E'nin 6 GHz bandinda ¢alismasi igin ayri satilan Wi-Fi 6E yonlendirici gerekir. Herkese agik kablosuz erigim noktalarinin kullanilabilirligi
sinirhdir. Wi-Fi 6E 6nceki 80211 teknik 6zellikleriyle geriye dontik olarak uyumludur. Wi-Fi 6E destegi saglayan tlkelerde kullanilabilir.

9 Istege bagl bir ézellik olan WWAN modiilti igin fabrika yapilandirmasi ve ayri satin alinan hizmet sézlesmesi gerekir. Hizmet saglayicisindan hizmetin kapsamini ve bélgenizde sunulup sunulmadigini égrenin. Konum,
gevre, ag kosullari ve diger etkenlere bagl olarak baglant hizlarinda farklilik géralebilir. 4G LTE 6zelligi tum Granlerde ve tim bélgelerde sunuimaz.

TOWWAN baglanti ThinPro OS ve Smart Zero Core ile sunulmaz.

"10/100/1000" veya "Gigabit" Ethernet terimi, Gigabit Ethernet igin IEEE standardi 802.3ab ile uyumlulugu ifade eder ve gergek isletim hizinin 1Gbps oldugu anlamina gelmez. Yiiksek hizli iletim igin Gigabit Ethernet
sunucuya baglanti ve ag altyapisi gerekir.

12 SuperSpeed USB 20 Gbps, Thunderbolt™ 4 ile kullanilamaz.

18 WWAN yapilandirmasi olmadan SIM yuvasina kullanicilar tarafindan erisilemez.

" HD gorintiiler igin HD icerik gerekir.

15 Arkadan aydinlatmal klavye istege bagh bir 6zelliktir.

16 |R kamera yalnizca Windows 10 loT ile kullanilabilir.

7 HP Sure View Reflect timlesik gizlilik ekrani, satis sirasinda yapilandiriimasi gereken ve yatay yonde ¢alisacak sekilde tasarlanmig istege baglh bir 6zelliktir.

'8 Sure View veya dokunmatik ekran ile gercek parlaklik daha dustik olacaktir.

19 Cozuanurltkler, monitor 6zelliklerine ve ¢ozunurlilk ile renk derinligi ayarlarina baghdir.

20 Dokunmatik ekran ThinPro ve Smart Zero Core ile sunulmaz.

2'HD gérunta igin HD igerik gerekir.

22 Hp Cloud Endpoint Manager ¢6ziimi bazi HP mt645 Mobil ince istemcilere 6nceden ytiklenmistir ve cihaz kaydindan itibaren 12 aylik bir stire igin kullanilabilir. CEM ¢éztmii Windows 10 loT 2016 veya tizeri ya da
ThinPro 7.2 SP8 veya Uzeri calistiran ug noktalari destekler. 12 aylik stirenin sonunda, tim 6zelliklere erismeye devam etmek igin yeni lisans alinmasi gerekir. Tim ayrintilari, yapilandirma gereksinimlerini ve kullanima
sunuldukga guncellenecek 6zellik listelerini igeren veri sayfasi igin: https://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.aspx?docname=c08045808.

23 Hp BIOSphere Gen6 ézellikleri platforma ve yapilandirmaya gére degisebilir.

24 HP Sure Start Gen7 ¢ozumu bazi HP bilgisayarlarda sunulur ve Windows 10 ve daha yeni strim gerektirir.

25 HP Parmak izi sensora satis sirasinda yapilandiriimasi gereken istege bagh bir ozelliktir.

26 Hp Parmak izi Sensori ThinPro ve Smart Zero Core ile sunulmaz.

2T Tamper Lock satis sirasinda yapilandiriimasi gereken istege bagli bir 6zelliktir.

28 pilin gercek watt saat (Wh) deg@eri, tasarim kapasitesine gore farklilik gosterir. Raf 6mra, zaman, kullanim, ortam, sicaklik, sistem yapilandirmasi, yuklenen uygulamalar, 6zellikler, gtic yonetimi ayarlari ve diger
etkenlere bagli olarak pil kapasitesi dogal olarak azalir.

29 Kullanilabilirlik tlkeye gére degisebilir.

30 Amerika Birlesik Devletleri ve Kanada'daki misteriler, kendi kendine bakim programimiz hakkinda daha fazla bilgi almak igin su baglantiy ziyaret edebilir:
https://h20345.www2.hp.com/csnmcmsdocs/marcomm/cpn_cms/SMext1.htm. Latin Amerika, EMEA ve Asya Pasifik bolgesindeki musteriler, hangi kendi kendine onarim program segeneklerini kullanabileceklerini
anlamak igin dogrudan satis hesap temsilcileriyle galisabilir.

31|EEE 16801-2018 EPEAT® uyarinca US EPEAT® kaydi temel alinmistir. EPEAT® stattisti Glkeden tlkeye degisir. Daha fazla bilgi igin www.epeat.net adresini ziyaret edin.

% Harici gug kaynaklari, gug kablolari, kablolar ve gevre birimleri Dustk Halojenli degildir. Satin aldiktan sonra edinilen servis pargalari Dustk Halojenli oimayabilir.

33 yalnizca Windows.

34 yalnizca ThinPro.

35 Musteri yalnizca Wi-fi 6 destegi alir. Wifi 6E mevcut degildir.

36 WWan yalnizca Windows IoT ile kullanilabilir.

37 Bazi tigtinc taraf bellek modiillerinin endustri standardinda olmamasi nedeniyle uyumluluk igin HP markal bellek kullanmanizi éneririz. Farkli hizlarda bellek tnitelerini birlikte kullanirsaniz, sistem daha dustik bellek
hizinda performans gésterir.
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